HO5B

HO5 TECNICASELECTRICASNO PREVISTASEN OTRO LUGAR

HO5B CALEFACCION ELECTRICA; ALUMBRADO ELECTRICO NO PREVISTO EN OTRO LUGAR (aparatos para
aplicaciones especiales, ver |os lugares correspondientes, p. €. A47J, B21J, B21K, C21, C22, C23, F21, F24, F27)

Nota

Esimportante tener en cuentalanotalll que sigue a Contenido de la Seccion H. [3]

Esquema general

CALEFACCION ALUMBRADO
Por resistencia; por campos Por arco; por electroluminiscencia
eléctricos, magnéticos o TiPOS COMBINGAOS .....oovveeereeee s
electromagnéticos; por descarga............ocvuene. 3/00; 6/00; Circuitos:
7/00 )
Tipos comMBiNaOOS. .........ceurieeeererccecerceeee 11/00 en gelr]eral """" o d t """""""""""""""" :;;%
DELAIES ... /00 para :f\mparas A
paraléamparas de descarga............cccvveueierninnnne 41/00
OLOS c.eeeieere ettt 43/00
Calefaccion 3/34 . . flexibles, p. g. rgjillas o tejidos calefactores
. . - 3/36 . . . ductor calefact i
1/00 Detallesdelos dispositivos de calefaccion gl-osrl]aﬁtceor calefactor empotrado en un material
e cicn O/ Povo cocr
op P ap 3/40 . Elementos calefactores que tienen laformade barras

(control de temperatura en general GO5D 23/00;

conmutadores accionados térmicamente HO1H 37/00) 0 de tubos (HO5B 3/62, HOSB 3/68, HOSB 3/78

tienen prioridad)

3/00  Calefaccion por resistencia 6hmica 3/42 . . noflexibles
3/02 . Detdles 3/44 . . . conductores de calefaccion dispuestos en el
3/03 . . Electrodos (tratamiento electrotérmico de interior de barras o tubos de material aislante
minerales C22B 4/00) [2] 3/46 . . . e conductor de calefaccion montado sobre una
3/04 . . Juntasestancasal aire o a agua paraaparatos de base aidante
calefaccion 3/48 . . . el conductor de calefaccion empotrado en un
3/06 . . Elementos calefactores combinados material aislante
estructural mente con elementos de acoplamiento o 3/50 . . . . el conductor de calefaccion dispuesto en
con soportes tubos metélicos, teniendo la superficie
3/08 . . . teniendo conexiones eléctricas especial mente radiante nervaduras para la conduccion del
adaptadas para altas temperaturas calor
3/10 . Elementos calefactores caracterizados por la 3/52 . . . . Aparatoso procedimientos pararellenar o
composicidn o naturaleza de los materiales o por la comprimir un material aislante en tubos
disposicion del conductor (composiciones en si, ver 3/54 . . flexibles
la subclase correspondiente) 3/56 . . . Cablescalefactores
3/12 . . caracterizados por lacomposicion o naturaleza del 3/58 . . . Tubosflexibles, Collares de calefaccion
material conductor 3/60 . Dispositivos de calefaccion en los cualeslacorriente
3/14 siendo €l material no metalico de calefaccion circulaen un material granulado, en
3/16 estando & conductor montado sobre una base polvo o fluido, p. . horno de bafio de sales,
aislante calefaccion electrolitica (HO5B 3/38 tiene prioridad)
3/18 . . estando € conductor empotrado en un material 3/62 . Elementos de calefaccion especialmente adaptados a
aislante los hornos (HO5B 3/60 tiene prioridad; disposicion de
3/20 . Elementos calefactores que tienen una superficie tales elementos en |os hornos F27, p. g. F27D 11/00)
extendiéndose esencia mente en dos dimensiones, p. 3/64 . . utilizando cintas, varillas o hilos calefactores
€. placas calefactoras (HO5B 3/62, HOSB 3/68, 3/66 . . Soporteso fijaciones paraelementos calefactores
HO5B 3/78, HO5B 3/84 tienen prioridad) [5] sobre 0 en la pared o techo
3/22 . . noflexibles 3/68 . Dispositivos de calefaccion especialmente adaptados
3/24 . . . estando e conductor de calefaccion alas placas de cocina o placas calientes andlogas
autosoportado
3/26 . . . el conductor de calefaccion montado sobre una Nota
base aislante . I
3/28 . . . € con_duct_or de calefaccion empotrado en un E‘Ioggjg%g(fﬁo?éges?%ﬁg]r loridad sobre los grupos
material aislante
3/30 . . . . sobreoentreplacas metélicas )
3/32 . . . ¢ conductor de calefaccion montado sobre /70 . . Placasdemetd funcﬁ do
3/72 . . Placasde metal laminado

aisante o sobre chasis metdlicos
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HO5B

3/74
3/76

3/78

3/80
3/82

3/84

3/86

6/00

6/02
6/04
6/06
6/08

6/10

6/12
6/14
6/16

6/18
6/20
6/22

6/24

6/26

6/28
6/30

6/32

6/34

6/36
6/38

6/40

6/42
6/44

6/46

6/48
6/50
6/52
6/54
6/56
6/58
6/60

Placas no metélicas
Placas con tubos de calefaccion enrollados en
espiral
Dispositivos de calefaccidn adaptados especialmente
alacalefaccion por inmersion
Elementos portétiles de cal efaccion por inmersion
Elementos de calefaccion por inmersién montados
de unamanerafija
Disposiciones para la calefaccion especialmente
adaptadas a superficies transparentes o reflectantes,
p. €. para desempanfar o deshelar ventanas, espejos o
parabrisas de vehiculos [5]
estando incluidos los conductos de cal efaccion en
el material transparente o reflectante [5]

Calefaccion por campos eléctricos, magnéticos o
electromagnéticos (para |as aplicaciones terapéuticas
AG1N 5/00; union de elementos preformados por
calentamiento de plasticos o de sustancias en estado
pléstico B29C 65/02) [3]

Calefaccion por induccion [3]

Fuentes de corriente [3]

Control, p. . de latemperatura, de la potencia[3]
utilizando dispositivos de compensacion o
equilibrado [3]

Aparatos de calefaccion por induccion, distintos

de los hornos, para aplicaciones especificas [3]
Dispositivos paralacoccion [3]

Utillaje, p. g. toberas, rodillos, calandrias[3]
Hornos con nucleos sinfin (HO5B 6/34 tiene
prioridad) [3]

provistos de cubeta de fusion [3]

provistos de canal de fusion solamente [3]
Hornos sin nacleo sinfin (HO5B 6/34 tiene
prioridad) [3]

Hornos de crisol (HO5B 6/30 tiene

prioridad) [3]

que utilizan el vacio o unaatmoésfera de gas
particular [3]
Sistemas de proteccion [3]

Disposiciones paralarefundicion o parala

fusién de una zona [3]

Disposiciones paralalevitaciény la

calefaccion smultaneas [3]

Disposiciones paralacirculacion del metal

fundido [3]

Disposiciones de las bobinas [ 3]
especialmente concebidas con objeto de la
adaptacion alos espacios huecos de las piezas a
trabajar [3]

Establecimiento de una distribucion deseada del

caor, p. g. paracaentar partes determinadas de

las piezas atrabajar [3]

Enfriamiento de bobinas[3]

que implican varias bobinas o0 segmentos de

bobinas [3]

Calefaccion dieléctrica (HOSB 6/64 tiene
prioridad) [3]

Circuitos [3]
parael control o lavigilancia[3]

Lineas paralaaimentacion [3]

Electrodos [3]

Electrodos giratorios [3]

“ del tipo “méaquinade coser” [3]
Disposiciones para el movimiento continuo del
material [3]

6/62
6/64
6/66
6/68
6/70
6/72
6/74
6/76
6/78

6/80

7/00

7102
7106
7107
7/08
7/085
7/09
7/10

7/101

71102

7/103

7/105

71107

7/109

7/11

7112

7114

71144

Aparatos para aplicaciones especificas [3]
Calefaccion por microondas [3]

Circuitos[3]

parael control o lavigilancia[3]

Lineas paralaalimentacion [3]

Elementos radiantes o antenas [3]

Transformadores de modo o incitador de modo [3]

Prevencion de fugas de microondas, p. €.

estanqueidad de puertas [3]

Disposiciones para el movimiento continuo de

material [3]

Aparatos para aplicaciones especificas (estufas u

hornillas F24C 7/02) [3]

Calefaccion por descar ga eléctrica (tubos de haz
electronico o tubos de haz iénico para tratamiento
localizado de objetos H01J 37/30; antorchas de plasma
HO5H 1/26)
Detalles
Electrodos
previstos para fundirse con €l uso [2]
no consumibles[2]
congtituidos principal mente de carbono [2]
Electrodos de autococcion [2]
Fijaciones, soportes, bornas o dispositivos para
avanzar o guiar los electrodos [2]
Fijaciones, soportes o bornas en la cabeza del
electrodo, es decir, en la extremidad alejada del
arco [2]
especialmente adaptadas para | os electrodos
consumibles[2]
Fijaciones, soportes o bornes con mandibulas
(HO5B 7/101 tiene prioridad) [2]
con mas de dos mandibulas igualmente
distribuidas sobre la conferencia, p. §.
portaelectrodo en formade anillo [2]
especialmente adaptados para | os electrodos de
autococcion [2]
Disposiciones para el avance (HO5B 7/107
tiene prioridad; si el control del desplazamiento
del electrodo forma parte de un sistema en
bucle cerrado para el control automéatico de la
potencia HO5B 7/148) [2]
Disposiciones parallevar la corriente alas
extremidades de |os el ectrodos (conductores no
aislados o cuerpos conductores en general
HO1B 5/00; conductores o cables aislados en
general HO1B 7/00) [2]
Disposiciones para refrigerar, hacer estancos o
proteger los electrodos [2]
Disposiciones 0 procesos para conectar las
secciones sucesivas de electrodos[2]
Fuentes de potencia especialmente adaptadas para
la calefaccion por descarga eléctrica; Control
automético de la potencia, p. g. controlando la
posicién de los electrodos (circuitos para
alimentacion de energia el éctrica en genera
H02J) [2]
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71148

7/152

7/156

7116
7/18
7120

7122
11/00

Alumbrado

31/00

31/02
31/04
31/06
31/08
31/10
31/12
31/14
31/16

31/18

31/20

31/22

31/24
31/26

31/28

31/30
31/32
31/34
31/36
31/38
31/40
31/42
31/44
31/46
31/48
31/50
31/52

Control automatico de la potencia
(disposiciones para el avance de los electrodos
HO5B 7/109; disposiciones parael avance
automético de los electrodos para la soldadura o
corte con el arco en lineas continuas o por
puntos B23K 9/12; disposicion de los
electrodos en o sobre los hornos F27D 11/10;
control de la posicion en general GO5D 3/00;
regulacién de | as caracteristicas el éctricas de
los arcos en general GO5F 1/02; regulacién de
|a potencia eléctrica en general GO5F 1/66) [2]
por medios electromecanicos de control de
la posicion delos electrodos [2]
por medios hidréulicos o neuméticos de
control de la posicion de electrodos [2]

Calefaccion por descarga luminiscente
Calefaccion por descarga de arco

Calefaccion directade arco, es decir, al menos una
extremidad del arco actlia directamente sobre el
material a calentar, incluyendo la calefaccion por
resistencia adiciona producida por la corriente del
arco que atraviesa el material acalentar [2]

Calefaccion indirectadel arco [2]

Calefaccion por aplicacion combinada de los
procedimientos cubiertos por varios de los grupos
HO5B 3/00 a HO5B 7/00 (HO5B 7/20 tiene prioridad)

L amparas de arco eléctrico (regulacion de las
caracteristicas eléctricas de los arcos GO5F 1/02; con
electrodos no consumibles HO1J 61/00)

Detalles

Cajas
Electrodos
Electrodos de carbon
Electrodos con nucleo de carbon
Electrodos de efecto Beck
Electrodos metélicos
Aparatos o0 procedi mientos especialmente
adaptados para la fabricacion de electrodos
Fijaciones de electrodos; Disposiciones de avance
de electrodos
Dispositivos mecanicos para el avance de los
electrodos

Dispositivos electromagnéticos para el avance
delos electrodos

Disposiciones de refrigeracion
Influencia de los dispositivos soplantes de gas
sobre laforma de la descarga

Influencia de los medios magnéticos sobre la
forma de ladescarga

Arranque; Encendido
Extincion
Indicacion de la consumicién de electrodos

teniendo dos €electrodos alineados

especia mente adaptados para corriente alterna

teniendo dos electrodos que forman un dngulo

especia mente adaptados para corriente alterna

teniendo dos electrodos paralelos

especialmente adaptados para corriente alterna

teniendo més de dos electrodos

especia mente adaptados para corriente alterna

Electrodos alimentados por diferentes fases de
laalimentacion

Int.Cl. (2008.04), Seccion H

33/00

33/02
33/04
33/06
33/08
33/10
33/12
33/14
33/18

33/20

33/22

33/24

33/26

33/28
35/00

37/00
37/02
37/03
37/04

39/00

39/02

39/04
39/06

39/08

39/09
39/10

41/00

41/02
41/04
41/06
41/08
41/10
41/12
41/14

HO5B

Fuentes de luz electroluminiscente (ldmparas de
descarga H01J 61/00 a HO1J 65/00; dispositivos
semiconductores que tienen al menos una barrera de
potencia o una barrera de superficie, adaptados parala
emision de luz HOLL 27/15, HO1L 33/00; dispositivos
emisores de luz organicos HO1L 27/32, HO1L 51/50;
lasers HO1S 3/00, HO1S 5/00; composicion en si, ver las
subclases apropiadas) [1,8]
Detalles
Dispositivos de estanqueidad
Terminales de electrodos
Circuitos no adaptados a aplicaciones particulares
Aparatos o procedi mientos especialmente adaptados
alafabricacion de fuentes de luz electroluminiscente
Fuentes de luz con elementos radiantes que tienen
esencialmente dos dimensiones
caracterizadas por la composicion quimicao fisica
o ladisposicion del material electroluminiscente
caracterizadas por la naturaleza o la concentracion
del activador
caracterizadas por la composicion quimicao fisica
oladisposicion del material en el que el material
electroluminiscente esté incrustado
caracterizadas por la composicion quimicao fisica
o ladisposicién de capas auxiliares dieléctricas o
reflectantes
de capas reflectoras metélicas (HO5B 33/26
tiene prioridad)
caracterizadas por lacomposicion o ladisposicion
del material conductor utilizado como electrodo
de electrodos trand Gicidos

Fuentes eléctricasde luz que utilizan una
combinacién de diferentestipos de generacion de luz

Circuitos para fuentes eléctricas de luz en general
Control
Deteccion de defectos de lamparas

Circuitos que aseguran el reemplazamiento de la
fuente luminosa en caso de fallos de ésta

Circuitos o aparatos para hacer funcionar las fuentes
de luz incandescente y no estando adaptados a una
aplicacion particular
Encendido, p. €. con un predeterminado incremento
de la corriente de alumbrado
Control
Disposiciones de conmutacion, p. €. para pasar
del funcionamiento en serie al funcionamiento en
paralelo

por desfase de latension de disparo aplicadaalos
tubos de control rellenos de gas

en los cuales laldmpara es alimentada por impulsos

Circuitos que aseguran el reemplazamiento de la
fuente luminosa en caso de fallo de ésta

Circuitos o aparatos paralaignicion o el
funcionamiento de lampar as de descar ga
Detalles
Conmutadores de arranque
térmicos solamente
calentados por descarga luminosa
magnéti cos solamente
térmicos y magnéticos combinados
Circuitos



HO5B -

HO5F

41/16 en los cuales lal&mpara es alimentada por 41/292 Disposiciones para la proteccion de
corriente continua o por corriente alterna de baja l&mparas o de circuitos contra
frecuencia, p. €. corriente alterna de 50 Hz condiciones de funcionamiento
(HO5B 41/26 tiene prioridad) anormales[7]

41/18 teniendo un conmutador de arranque 41/295 utilizando dispositivos semiconductores y

41/19 paralamparas que tienen un electrodo especial mente adaptados paralamparas

auxiliar de arranque provistas de electrodos de precal entamiento,

41/20 no teniendo un conmutador de arranque p.g. paralamparas fluorescentes 7]

41/22 paralamparas que tienen un electrodo 41/298 Disposiciones para |a proteccion de

auxiliar de arranque Iamp_ar_as odeci reuitos contra

41/23 paralamparas gue no tienen un electrodo condiciones de funcionamiento

auxiliar de arranque mormd% [7] ' '
41/231 paralamparas de alta presion 41/30 en qlonde laldmpara es alimentada por impul sos,
. ; - p. §. lamparade flash
41/232 paralamparas de baja presion .,
. o 41/32 para una sola operacion de flash
41/233 utilizando un circuito resonante . .
. - 41/34 paraproducir una serie de flashes

41/234 para eliminar el efecto estroboscopico,

p. &. alimentando dos |amparas con 41/36 Control S

diferentes fases 41/38 Control delaintensidad delaluz

41/24 en donde lalampara es alimentada por corriente 41/39 continuamente
alternaaalta frecuencia (HOSB 41/26 tiene 41/391 utilizando dispositivos magnéticos
prioridad) saturables

41/26 en donde la lampara es alimentada por una 41/392 utilizando dispositivos semiconductores,
potencia obtenida a partir de una corriente p. §. tiristores
continua mediante un convertidor, p. g. por 41/40 discontinuamente
corriente continua de alta tension 41/42 en dos escal ones solamente

41/28 utilizando convertidores estaticos 41/44 para producir efectos dpticos especiaes, p. .

41/282 utilizando dispositivos semiconductores un desplazamiento progresivo de luz

(HO5B 41/288, HO5B 41/295 tienen 41/46 Circuitos que aseguran el reemplazamiento en
prioridad) [7] caso de fallo de lampara

41/285 Disposiciones para la proteccion de o .

lémparas o circuitos contra condiciones 43/00  Circuitos para lasfuentes deluz no previstosen otro
de funcionamiento anormales[7] lugar (HO5B 37/00 tiene prioridad)

41/288 utilizando dispositivos semiconductoresy 43/02 para fuentes de luz que utilizan una carga de materia

especialmente adaptados para lamparas sin combustible
electrodos de precalentamiento, p.g. para

|&mparas de descarga de alta intensidad,

|&mparas de mercurio o de sodio de ata

presién o ldmparas de sodio de baja

presion [7]

HO5C CIRCUITOS O APARATOS ELECTRICOS ESPECIALMENTE DISENADOS PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS
PARA MATAR, ATURDIR, CERCAR, O GUIAR SERES VIVIENTES (sistemas fijos para capturar o destruir insectos por
procedimientos eléctricos AOLM 1/22; aparatos para la destruccion de animales dafiinos, que no sean insectos, por medio de la
electricidad AO1IM 19/00; trampas eléctricas para animales AO1IM 23/38; dispositivos para ahuyentar animaes AO1M 29/00;
matanza por corriente eléctricaA22B 3/06)

1/00  Circuitoso aparatos para generar los efectos de las 1/04 suministrando impul sos de tensi6n (autointerruptores
sacudidas eléctricas mecanicos HO1H; generadores de impulsos
1/02 suministrando continuamente unatension de electronicos HO3K)
corriente continua o de corriente alterna 1/06 funcionando solamente cuando son tocados
3/00 Otroscircuitos

HO5F ELECTRICIDAD ESTATICA; ELECTRICIDAD DE ORIGEN NATURAL (méquinas electroestéticas HO2N; utilizacion de la
electricidad estética en operaciones diversas, p. €. precipitacion, ver las subclases correspondientes a estas operaciones)
Notas

(0] La presente subclase cubre los métodos o |as disposiciones para evitar laformacion de cargas electrostéticas sobre 10s cuerpos o para
quitar estas cargas después de su formacion.
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HOS5F — HO05G

)] La presente subclase no cubre las aplicaciones particulares de estos métodos o disposiciones. Tales disposiciones estan cubiertas por
las subclases apropiadas, p. €. disposiciones paralos grandes receptaculos B65D 90/46.
1/00  Prevencion delaformacién de car gas electrostaticas 3/04 . por medio de descargadores u otros dispositivos de
1/02 por tratamiento de superficies descarga (dispositivos previstos para la descarga
L » corona HO1T 19/00) [2]
3/00  Eliminacién delas cargas electrostaticas (de los seres 3/06 . por medio de radiaciones ionizantes
vivientesA61N 1/14)
3/02 por medio de conexiones atierra 7/00  Utilizacion dela electricidad de origen natural
HO5G TECNICAS DE LOS RAYOS X (aparatos para diagnostico radiol 6gico A61B 6/00; radioterapia A61N; verificacion (ensayos) por
rayos X GO1N; aparatos de radiofotografia GO3B; filtros, pantallas de conversion G21K; tubos de rayos X H01J 35/00; sistemas de
television con una sefial de entrada constituida por rayos X HO4N 5/321)
1/00 Aparatosderayos X que utilizan tubosde rayos X; 1/42 . . . . . utlizacién disposiciones parainterrumpir
Circuitos para esos apar atos cuando una dosis predeterminada de
1/02 Detalles de construccion radiacion ha sido aplicada, p. €. en donde
1/04 Montaje de un tubo de rayos X dentro de una el instante de interrupcion esta )
funda cerrada determinado por la medida de la energia
1/06 Tubos de rayos X y a menos una parte del eléctrica sumi n.lstrada d tqbo »
aparato de suministro de potencia montados en 1/44 en donde el instante de interrupcion
el interior de lamismafunda esta determinado directamente por la
1/08 . Detaleseléctricos cantidad de radiacion _
1/10 Disposiciones de suministro de energia para 1/46 COU”‘?' combinado de_ QIferen’tes canti dades
dimentar e tubo de rayos X p. §. tiempo de exposicién asi como tensién
. ) . o corriente
1/12 con corriente continua o con corriente aterna - . .
rectificada 1/48 compensacion de la caida de tension que se
1/14 con corriente alterna monofésica de baja produce en el momento de Ig,puesta en
frecuencia marcha de_| aparato (regulacion dela
o . alimentacion sin tener en cuenta las
1/16 reduccién de latension inversa de cresta caracteristicas de funcionamiento del aparato
1/18 con corriente alterna polifésica de baja GO5F)
frecuencia 1/50 pasando |a corriente del tubo solamente
1/20 con corriente alterna de alta frecuencia; con durante una parte reducida de la forma de
trenes de impulsos onda detensién
1/22 con impulsos tnicos 1/52 tamafio o forma del objetivo; direccién del
1/24 obteniendo impulsos por utilizacion de haz de electrones, p. g. en tubos con un
dispositivos de almacenamiento de energia anodo y més de un cétodo
(generadores de impul sos HO3K) 1/54 Protecci6n (proteccion contra la sobrecarga
1/26 Medida, control, proteccién (medida de valores combinada con el control HO5G 1/46)
eléctricos GO1R; medidas de laintensidad de los 1/56 Puesta en marcha; Parada
rayos X GO1T) 1/58 Disposiciones de conmutacion que permiten pasar
1/28 Medida o registro del tiempo de exposicion de unaforma de funcionamiento aotra, p. g. dela
efectivo; Computo del nimero de exposiciones; radioscopiaalaradiografia, de laradioscopiaala
Medida del tiempo de exposicion necesario irradiacion
1/30 Control 1/60 Circuitos para obtener una serie de
1/32 de latension de alimentacion de |os aparatos radiofotografias o radiocinematografias
0 tubos de rayos X (regulacion de la 1/61 parala obtencién de fotografias
alimentacion sin tener en cuentalas estereoscopicas [5]
caracteristicas de funcionamiento del aparato 1/62 Circuitos para obtener radiofotografias en un
GOSF) instante predeterminado durante el movimiento de
1/34 dela cor_r,i ente anodi ca, delacorri en_tg de un objeto, p. g. estroboscopio de rayos X
cal efaccion de la tension de calefaccion de 1/64 Circuitos para aparatos de rayos X que incorporan
los tubos derayos X (regulacion dela convertidores de imagen electrénicos, p. .
ai mmtqci _én sin tener en cuenta las intensifi cadores de imagen [5]
éa(r);::t)er Isticas de funcionamiento del aparato 1/66 Circuitos para tubos de rayos X con objetivo
| . movil en relacién con e anodo
1/36 de latemperatura del anodo; del brillo dela
imagen
1/38 del tiempo de exposicion
1/40 utilizando un interruptor horario regulable
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1/68 . . Circuitos paratubosLilienfeld; Circuitos para 2/00  Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
tubos de rayos X en atmésfera gaseosa alaproduccién derayos X, sin utilizar tubos de
1/70 . . Circuitos paratubos de rayos X con méasdeun rayos X, p. §. utilizando la generacién de un plasma

(lasers de rayos X HO1S 4/00; técnicadel plasmaen
general HO5H) [5]

anodo; Circuitos para aparatos que comprenden
maés de un tubo de rayos X

HO5H TECNICA DEL PLASMA (tubos de haz iénico H01J 27/00; generadores magnetohidrodinamicos HO2K 44/08; produccién de
rayos X utilizando la generacion de un plasma HO5G 2/00); PRODUCCION DE PARTICULAS ACELERADAS
ELECTRICAMENTE CARGADAS O DE NEUTRONES (obtencién de neutrones a partir de fuentes radiactivas G21, p. §.
G21B, G21C, G21G); PRODUCCION O ACELERACION DE HACESMOLECULARES O ATOMICOS NEUTROS (relojes
atémicos GO4F 5/14; dispositivos que utilizan la emision estimulada HOLS; regulacion de la frecuencia por comparacion con una
frecuencia de referencia determinada por |os niveles de energia de moléculas, de &omos o de particulas subatomicas HO3L 7/26)

Notas

(0] La presente subclase cubre:
(a) laproduccién o lamanipulacién del plasma;

(b) los dispositivos no cubiertos por la subclase HO1Jy en los que los el ectrones, haces de iones o de particulas neutras son

aceleradas hacia energias elevadas;

(c) los dispositivos destinados a producir haces de particulas neutras; [3]

(d) deblancosrelativos alos objetos (a), (b) o (c). [3]
2 Es importante tener en cuenta la subclase G21K. [3]

Esquema general

TECNICA DEL PLASMA ...t 1/00 Lineales; de induccion magnética;
PRODUCCION O ACELERACION DE de resonancia magnética............coeeerrneeeennn. 9/00; 11/00;
HACES DE PARTICULAS NEUTRAS......ooooovvvsssrsmseneeerreneen 3/00 13/00
BLANCOS PARA LA PRODUCCION DE ORIOS....ouiiicit e 15/00
REACCIONES NUCLEARES.........ccocoorreneeee e 6/00 (D1 1 =TT 7/00
ACELERADORES

De tension continua o

MONOIMPUISOS.....eevvveeieerireerere s sse e sessenenes 5/00

1/00  Produccién del plasma; Manipulacién del plasma 1/32 utilizando un arco (HO5H 1/28 tiene
(aplicacion de latécnica del plasma a reactores de fusion prioridad) [3]
termonuclear G21B 1/00) 1/34 Detalles, p. . electrodos, toberas [3]
1/02 . Disposiciones paraconfinar el plasma por medio de 1/36 Disposiciones de circuitos (HOSH 1/38,
campos el éctricos 0 magnéticos; Disposiciones para HO5H 1/40 tienen prioridad) [3]
calentar el plasma (6ptica electrénica HO1J) 1/38 Guiado o centrado de electrodos [3]
1/03 . . utilizando campos electrostéticos [3] 1/40 utilizando campos magnéti cos aplicados,
1/04 . . utilizando campos magnéticos sustancialmente p. €. paraenfocar o para hacer girar el
generados por ladescarga en € plasma arco[3]
1/06 . . . Dispositivos de retencion longitudinal 1/42 con disposiciones para laintroduccion de
1/08 . . . Dispositivos de retencion theta materiales en el plasma, p. §. polvo, liquido
1/10 . . utilizando solamente campos magnéticos (pulverizacion electrostética, aparatos de
aplicados pulverizacion con medios para cargar
1/11 . . . utilizando unaconfiguracion en aguja eléctricamente el pulverizante
(HOSH 1/14 tiene prioridad) [3] BOSB 5/00) [3]
1/12 . . . endondeé recinto formaun bucle cerrado 1/44 - . utilizando varias antorchas [3]
1/14 . . . endondeel recinto esrectoy tiene un espejo 1/46 u_ti lizando campos electro_magnéti cos aplicados, p.
magnético g. energiaaalta frecuenc! aoen _for_ma de
1/16 . . utilizando campos eléctricos o magnéticos microondas (HOSH 1/26 tiene prioridad) [3]
1/18 . . . endondeloscampos oscilan amuy altas 1/48 utilizando un arco (HO5H 1/26 tiene prioridad) [3]
frecuencias, p. . en labanda de microondas 1/50 y utilizando campos magnéti cos aplicados, p.
1/20 . . Calefaccién hmica g. paraenfocar o para hacer girar € arco [3]
-, : : 1/52 utilizando hilos explosivos o espinterémetros
1;5421 ' ;Drozaurscfglnef dadcc;)?;ﬂi)](;r [I g]yecq on (HO5H 1/26 tiene p?rioridad; egsﬁl) nterémetros en
) general HOLT) [3]
126 . . Antqrcha; d_e plasma[2] o 1/54 Aceleradores de plasma [3]
1/28 . . . Disposicionesparae enfriamiento [3]
1/30 . . . utilizando campos electromagnéticos aplicados,

p. €. energia a alta frecuencia o en formade
microondas (HO5H 1/28 tiene prioridad) [3]
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3/00  Produccién o aceleracion de haces de particulas 7/08 . Disposiciones parasituar las particulas sobre sus
neutras, p. €. de haces moleculares o atdmicos [3] oOrbitas

3/02 . Produccion de un haz molecular o atémico, p. €. de 7/10 . Disposiciones paraextraer las particulas de sus

un haz resonante (mésers de gas HO1S 1/06) [3] oOrbitas
3/04 . Aceleracion por lapresion de unaonda 7/12 . Disposiciones paravariar laenergiafinal de un haz
electromagnetica[3] 7/14 . Cémarade vacio (HOS5H 5/03 tiene prioridad) [4]
3/06 . Produccion de haces de neutrones (blancos parala 7/16 . . del tipo guiadeonda[4]
produccion de reacciones nucleares HO5H 6/00; 7/18 . . Cavidades; Resonadores[4]
fuentes de neutrones G21G 4/02) [5] 7120 . con paredes superconductoras [4]

5/00 Aceleradoresdetension continua; Aceleradores que 7/22 . Detalesdelos aceleradores lineales, p. g. tubos de
utilizan impulsos tinicos (HO5H 3/06 tiene desviacion (HO5H 7/02 aHOSH 7/20 tienen
prioridad) [5] prioridad) [4]

5/02 . Detalles (blancos parala produccion de reacciones 9/00  Aceleradoreslineales (HOSH 11/00 tiene prioridad)

nucleares HO5H 6/00) [3] . .
iy - 9/02 . Aceleradoreslineales de ondas progresivas
5/03 . . Tubosdeaceleracion (ampollas o recipientes de 9/04 Aceleradores lineales de ondas estacionarias
tubos de descarga que tienen una distribucion de :
potencial mejorada sobre |a superficie dela 11/00  Aceleradoresdeinduccion magnética, p. g.
ampolla HO1J 5/06; blindaje de tubos de rayos X betatrones
asociados con las ampollas o recipientes 11/02 Betatrones de nicleo de aire
HO01J 35/16) [4] - .
. - . 11/04 . Betatronescon campo magnético continuo
5/04 . aimentados por generadores electrostéticos, p. g. superpuesto
generador de Van de Graaff [4]

5/06 . Aceleradoresen serie; Aceleradores de etapas 13/00  Aceleradores deresonancia magnética; Ciclotrones

multiples 13/02 . Sincrociclotrones, es decir, ciclotrones modulados en

5/08 . Aceleradores de particulas que utilizan frecuencia

transformadores elevadores, p. €. transformadores de 13/04 . Sincrotrones
resonancia 4] 13/06 . Aceleradores de resonancia magnética de niicleo de

6/00 Blancos parala produccion dereacciones nucleares are . L. )
(soportes para blancos u objetos airradiar 13/08 . Ace era_dores de resonancia magnética de gradiente
G21K 5/08) [3] aternativo

13/10 . Aceleradores que comprenden una o varias secciones

7/00 Detallesde dispositivosde lostipos cubiertos por los de aceleracion lineal e imanes de curvaturao de
grupos HO5H 9/00 a HO5H 13/00 (blancos parala dispositivos anélogos para hacer volver las particulas
produccién de reacciones nucleares HO5H 6/00) [3] cargadas a unatrayectoria paralelaalaprimera

7/02 . Circuitoso sistemas para suministrar energiaaalta seccion de aceleracion, p. . microtrones [4]

frecuencia (generadores a alta frecuencia HO3B) 3 . " i

7/04 . Sistemasdeimanes Su excitacion 15/00 Meto%oso dlspogtlvosparaac?law pa‘rltlculas

7/06 . Disposiciones de dos haces; Disposiciones de cargadas no previstos en otros jugares [4]

multihaces

HO5K CIRCUITOS IMPRESOS, ENVOLTURAS O DETALLES DE REALIZACION DE APARATOS ELECTRICOS;
FABRICACION DE CONJUNTOS DE COMPONENTES ELECTRICOS (detalles de instrumentos o detalles comparables de
otros aparatos no previstos en otro lugar G12B; circuitos de pelicula delgada o de pelicula gruesa HO1L 27/01, HO1L 27/13; medios
no impresos para realizar conexiones con o entre circuitos impresos HO1R; envolturas o detalles de realizacién de tipos particulares
de aparatos, ver las subclases apropiadas; procedimientos que sdlo comprenden una técnica prevista en otro lugar, p. g. calefaccion,
pulverizacion, ver la subclase apropiada)

Notas

@ La presente subclase cubre:
— las combinaciones de un receptor de radio o de television con un aparato que tiene una funcion principal diferente;
— los circuitos impresos estructural mente asociados con componentes eléctricos no impresos.
2 En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
— “circuitosimpresos’ cubre toda clase de estructuras mecanicas de circuitos que consisten en una base aislante que soporta el
conductor y que estédn combinadas estructuralmente con el conductor en toda su longitud, especialmente en un plano
bidimensional, estando fijados |os conductores a la base de una manera indesmontable; cubre igual mente los procedimientos o
aparatos parala fabricacion de tales estructuras, p. €. constitucion del circuito por tratamiento mecanico o quimico de una
l&mina, pasta o pelicula conductoras sobre un soporte aislante.

Esquema general

CIRCUITOS IMPRESOS ASOCIADOS O NO ENVOLTURAS, CAJAS O CAJONES;

CON COMPONENTES ELECTRICOS NO DETALLES CONSTRUCTIVOS.....ooveeeeeeeeeesseeeesseeenne 5/00; 7/00

IMPRESOS BLINDAUJIES ..o teeeeeeeeeeeeseseesseeensssessssesssseesss s sssseseenesseess s 9/00
Tipos; fabricacion ..........coveeevrevneienerseeeens 1/00; 3/00
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COMBINACIONES DE UN RECEPTOR DE
RADIO O DETELEVISION CON OTROS
APARATOS. ... s 11/00

1/00

1/02
1/03
1/05
1/09
/1

1/14

1/16

1/18

3/00

3/02

3/04

3/06

3/07

3/08

3/10

3/12

3/14

3/16
3/18

3/20
3/22
3/24
3/26
3/28

3/30

FABRICACION DE CONJUNTOS DE

Circuitos impresos (conjuntos consistentes en una
pluralidad de semiconductores o de otros dispositivos de
estado sdlido individuales HO1L 25/00; dispositivos que
consisten en una pluralidad de componentes de estado
s6lido formados en o sobre un sustrato coman, p. §.
circuitos integrados, circuitos de pelicula delgada o de
pelicula gruesa HO1L 27/00)
Detalles
Empleo de materiales pararealizar el sustrato [3]
Sustratos de metal aislado [3]
Empleo de materiales pararealizar €l recorrido
metalico [3]
Elementos impresos para realizar conexiones
eléctricas con o entre circuitos impresos [3]
Asociacion estructural de varios circuitos impresos
(medios de conexidn eléctrica de circuitos con o
entre circuitos impresos HO5K 1/11, HO1R 12/00)
incorporando componentes eléctricos impresos, p. €.
resistencias, condensadores o inductancias impresas
Circuitos impresos asociados estructural mente con
componentes el éctricos no impresos (HO5K 1/16
tiene prioridad)

Aparatos o procedimientos para la fabricacion de
circuitos impresos (produccion por via fotomecanica de
superficies texturadas, materiales a este efecto o sus
originales, aparellajes especial mente adaptados a este
efecto, en general GO3F; que implican la fabricacién de
dispositivos semiconductores HO1L) [3]
en los cuales el material conductor es aplicado ala
superficie del soporte aislante y es en seguida quitado
de zonas determinadas de la superficie, no destinadas
aservir de conductoras de corriente o de elementos
deblindaje
Siendo eliminado el material conductor
mecanicamente, p. g. por punzonado
Siendo eliminado el material conductor
quimicamente o electroliticamente, p. €. por €l
procedimiento de foto-decapado
Eliminacion por via electrolitica[3]
Siendo eliminado el material conductor por
descarga eléctrica, p. €. por electroerosion
en los cuales el material conductor es aplicado a
soporte aislante de manera que forme el disefio de
conductor deseado
utilizando las técnicas de impresion para aplicar €l
material conductor
utilizando |as técnicas de vaporizacion para aplicar
el material conductor
por pulverizacion catodica
utilizando técnicas de precipitacion para aplicar el
material conductor
por aplicacién de un disefio de conductor
prefabricado
Tratamientos secundarios de circuitos impresos
Refuerzo del disefio conductor
Limpieza o pulido del disefio conductor
Aplicacién de revestimiento de proteccion no
metdlicos
Acoplamiento de circuitos impresos con
componentes eléctricos, p. €. con unaresistencia

COMPONENTES ELECTRONICOS........cccovirererierierinenne 13/00
DISPOSICIONES PARA MEJORAR LA
FIABILIDAD ...ttt 10/00
3/32 Conexiones el éctricas de componentes eléctricos o
de hilos a circuitos impresos
3/34 Conexiones soldadas
3/36 Acoplamiento de circuitos impresos con otros
circuitos impresos
3/38 Mejoramiento de la adherencia entre el sustrato
aislantey el metal [3]
3/40 Fabricacion de elementos impresos destinados a
realizar conexiones eléctricas con o entre circuitos
impresos [3]
3/42 Agujeros de paso metalizados [ 3]
3/44 Fabricacion de circuitos con dnimametélica
aislada[3]
3/46 Fabricacion de circuitos multicapas [3]
5/00 Envolturas, cajones o cajas para apar atos eléctricos
(en general A47B; ebanisteria de receptores de radio
HO04B 1/08; ebanisteria de receptores de television
HO4N 5/64)
5/02 Detalles
5/03 Cubiertas
5/04 Envolturas metdlicas
5/06 Envolturas selladas herméticamente
7/00 Detalles constructivos comunes a diferentestipos de
apar atos eléctricos (envolturas, cajas, cajones
HO5K 5/00)
7102 Disposiciones de componentes de circuitos o del
cableado sobre una estructura de soporte
7/04 sobre chasis conductores
7/06 sobre paneles aislantes
7/08 sobre paneles perforados
7/10 Montajes de componentes de contacto por clavija
7112 Medios el sticos 0 medios de apretado parafijar
un componente ala estructura del conjunto
(fijacidn de conectores de dos piezas HO1R 13/00)
7114 Montaje de la estructuradel soporte en laenvoltura,
sobre el marco o sobre €l armazdn
7116 sobre articulaciones o sobre pivotes
7/18 Construccion de armazones 0 marcos
7120 Modificaciones parafacilitar larefrigeracion,
ventilacion o calefaccion
9/00 Blindaje de aparatos o de componentes contra los
campos el éctricos 0 magnéticos (dispositivos
absorbedores de la radiacion de una antena HO1Q 17/00)
10/00 Disposiciones para mejorar la seguridad de
funcionamiento del equipo electronico, p. g. por
provisién de una unidad de reserva similar
Nota

Es importante tener en cuenta los siguientes lugares
apropiados: [6]

G05B 9/03 Sistemas el éctricos de control
redundantes
GO6F 11/16 Deteccion o correccién de

errores de un dato por
redundanciadel hardware en un
computador digital
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G08B  29/16
HO2H 3/05
H02J 3/38
H02J 9/04

HO3K  19/003

HO3K  19/007

HO3L 7107
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Sistemas redundantes de
sefializacion o de dlarmade
seguridad

Circuitos de proteccién de
seguridad redundantes
Disposiciones parala
alimentacion en paralelo de una
solared de distribucién eléctrica
Circuitos parala alimentacién de
potencia de reserva
Modificaciones paraincrementar
lafiabilidad de circuitos l6gicos
o deloscircuitos deinversion
Circuitos légicos o circuitos de
inversion que garantizan la
seguridad en caso de fallo
eléctrico

Generacion de una sefia dereloj
redundante en los generadores de
oscilaciones o de impulsos
electrénicos

11/00

11/02
13/00

13/02
13/04
13/06
13/08

HO5K

HO04B 1/74 Sistemas de transmisién que
utilizan canales o aparatos
redundantes

HO4L 1/22 Aparatos redundantes para
incrementar lafiabilidad de los
dispositivos utilizados parala
transmisién de informacién
digital.

Combinaciones de un receptor deradio o de
television con apar atos que tienen una funcién
principal diferente

con vehiculos

Apar atos o procedimientos especialmente adaptados
paralafabricacion o el ajuste de conjuntosde
componentes eléctricos

Introduccion de componentes (en general B65G)

Montaje de componentes

Cableado por méguina

Control de lafabricacién de los conjuntos



